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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルは、3つの部分で構成されています。 

 開発ボードの機能の概要。 

 開発ボードの構造およびそのハードウェアリソースの説明。 

 開発ボード上のハードウェア回路の機能およびピンの割り当ての説

明。 

1.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターのホームページ www.gowinsemi.com/jaか

ら、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 GW5Aシリーズ FPGA製品データシート(DS1103) 

 GW5A-25デバイス Pinout(UG985) 

 GW5Aシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト ユーザーガイ

ド(UG1101) 

 GW5Aシリーズ FPGA製品回路図ユーザーガイド(UG987) 

 Arora Ⅴ 25K FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション 

ユーザーガイド(UG714) 

 Gowinソフトウェア ユーザーガイド(SUG100) 

https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG985J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1101J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG987J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG714E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100J.pdf
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1.3 用語、略語 

表 1-1に、本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を示

します。 

表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

ADC Analog-to-digital Converter A/Dコンバータ 

DDR Double Data Rate 
ダブル・データ・レー

ト 

FPGA Field Programmable Gate Array 

フィールド・プログラ

マブル・ゲート・アレ

イ 

GPIO Gowin Programmable I/O 
Gowinプログラマブル

汎用 IO 

LDO Low Dropout Regulator 
低ドロップアウト・レ

ギュレータ 

MIPI Mobile Industry Processor Interface 

モバイル産業用プロセ

ッサーインターフェー

ス 

LVDS Low-Voltage Differential Signaling  低電圧差動信号 

JTAG Joint Test Action Group 
ジョイント・テスト・

アクション・グループ 

1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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2開発ボードの紹介 

2.1 概要 

図 2-1 DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボード 

 

 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボードは、DDR3に基づ

く高速データストレージ、MIPI, LVDSなどの高速通信、アナログ・デジ

タル変換、HDMI_TX通信、USB2.0通信、ハードウェア信頼性の検証、

ソフトウェアの学習およびデバッグなどに適しています。 

この開発ボードに搭載されている GW5A-LV25UG324 FPGAの内部

リソースについては、『GW5Aシリーズ FPGA製品データシート

(DS1103)』を参照してください。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103J.pdf
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2.2 開発ボードキット 

開発ボードキットには次のものが含まれます。 

1. DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボード 

2. 12V電源アダプター(入力：AC 100-240V~50/60Hz 0.6A、出力： 

DC 12V 2A) 

3. Mini USB-Bダウンロードケーブル 

図 2-2開発ボードキット 

1

2 3

 

 

① DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0

開発ボード 

② 12V電源アダプター 

③ Mini USB-Bダウンロードケーブル 
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2.3 PCBのコンポーネント 

図 2-3 PCBのコンポーネント 
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2

11

19 17

 

 

 

表 2-1 PCBのコンポーネントの説明 

番号 説明 

1 GW5A-LV25UG324，FPGA 

2 50MHzのクロック用水晶発振器 

3 64Mビット SPI Flash 

4 4Gbit DDR3 SDRAM 

5 HDMI_TXインターフェース 

6 USB 2.0インターフェース 

7 電源変換チップ(LDO) 

8 電源変換チップ(DC-DC) 

9 +12V電源入力 

10 電源変換チップ(LDO) 

11 4*SWITCH 

12 Mini USBダウンロード・ポート 

13 ADC入力インターフェース 
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番号 説明 

14 4 data + 1 clkを含む LVDS_TXインターフェース 

15 4 data + 1 clkを含む LVDS_RXインターフェース 

16 18*GPIO 

17 ハード MIPI_RX/TXコア（4 data + 1 clk）と 4本の GPIO 

18 モードの選択 

19 4*LED 

2.4 ブロック図 

図 2-4ブロック図 

KEY *4

GW5A-LV25UG324

MIPI-RX/TX

LVDS-TX

LED *4

USB 2.0

HDMI-TX

GPIO CLKLVDS-RX ADC

DDR3 *2 SPI Flash

USB to JTAG

 

2.5 特徴 

開発ボードの主な特徴は次のとおりです。 

 FPGAデバイス 

- メインチップとして Arora Vファミリーの GW5A-LV25UG324を

使用 

- 最大ユーザーI/O：239本 

 ダウンロードと起動 

- Mini USB-Bインターフェースによるダウンロードに使用される、

ボード上の統合 USBダウンロード回路 

- オフチップ SPI Flashによる起動 

- 読み込み後、DONEライトが点灯 
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 電源供給モード 

- 外部の DC 12V/2A電源 

- 電源投入後、POWERが点灯 

- 開発ボードは、0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.1V、2.5V、3.3V、お

よび 5Vの電圧を提供 

 システムクロック 

- 50MHzのクロック 

 メモリ 

- 4Gbit DDR3 SDRAM 

- 64Mbit Quad SPI Flash Memory 

 LVDSインターフェース 

- 4data+1clkを含む LVDS_TXインターフェース、シングルチャネ

ル 

- 4data+1clkを含む LVDS_RXインターフェース、シングルチャネ

ル 

 MIPIインターフェース 

- 4data+1clkを含むハード MIPI_RX/TXコア、シングルチャネル 

- 4*GPIO 

- 3.3V電源 

- 80ピン、0.5mmピッチのコネクタ 

 ADC 

- 1つの ADC 

- インターフェースは 1x2pのピンヘッダーを使用 

- ADCの差動入力はアンチエイリアシング・フィルタを使用 

 キー&LED 

- 4つのキー 

- 4つの LED 

 HDMIインターフェース 

- 1つの HDMI TXインターフェース 

 USB 2.0インターフェース 

- Mini USB-Bインターフェース、ESD保護付き 

 GPIOインターフェース 

- 18本の GPIO(2.5V電源)
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3開発ボードの回路 

3.1 FPGA  

概要 

GW5Aシリーズ FPGA製品の詳細については、『GW5Aシリーズ

FPGA製品データシート(DS1103)』を参照してください。 

I/O BANKの説明 

詳しくは、『GW5Aシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト 

ユーザーガイド(UG1101)』を参照してください。 

3.2 電源 

3.2.1 概要 

この開発ボードには、12Vの電源アダプターが必要です。 

電源アダプターの入力：AC 100-240V~50/60MHz 0.6A、出力：DC 

12V 2A。 

ボード上の電源変換チップは、入力される 12Vを、0.9V、1.2V、

1.5V、1.8V、2.1V、2.5V、および 3.3Vの電源に変換します。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1101J.pdf
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3.2.2 電源の割り当て 

図 3-1電源の割り当ての説明図 

DC12V

2A

DC-DC 

[TPS54620RHLR]

2.1V/6A

DC-DC 

[TPS54620RHLR]

3.3V/6A

DC-DC 

[TPS7A8400A]

0.9V/3A

DC-DC 

[TPS7A8400A]

1.2V/3A

DC-DC 

[TPS7A8400A]

1.5/3A

FPGA

(GW5A-

LV25UG324)

FPGA

(GW5A-

LV25UG324)

FPGA

(GW5A-

LV25UG324)

DDR3 * 2 

(MT41J128M16JT)

KEY * 4

DC-DC 

[TPS7A8400A]

1.8/3A

DC-DC 

[TPS7A8400A]

2.5V/3A

HDMI-TX

(ADV7513)

HDMI-TX

(ADV7513)

FPGA

(GW5A-

LV25UG324)

USB to JTAG

(FT232)

LED * 4

Flash

(GD25Q64ESIG)

OSC

MIPI-RX connetctor

GPIO 

connector

FPGA

(GW5A-

LV25UG324)

DC-DC 

[TPS51200]

0.75V

DDR3

(MT41J128M16JT-

125:K)

0.9V

1.2V

1.5V

2.1V12V

12V 3.3V

1.8V

2.5V

0.75V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V

3.3V
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3.3 ダウンロードモジュール 

3.3.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボードには、Mini USB-B

ダウンロード ポート(J13)があります。このポートを介してコンフィギュ

レーションデータをオフチップ SPI Flashにプログラムするか、SRAMに

ダウンロードすることができます。 

その接続図を図 3-2に示します。 

図 3-2 ダウンロード・インターフェースの接続図 

JTAG_TCK

JTAG_TDO

JTAG_TDI

JTAG_TMS

U22

USB to 

JTAG

J13

Mini USB

USB_D-

USB_D+

 

 

3.3.2 ピンの割り当て 

表 3-1 JTAGのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

JTAG_TCK A17 10 3.3V 

JTAG信号 
JTAG_TDO D16 10 3.3V 

JTAG_TDI D15 10 3.3V 

JTAG_TMS B18 10 3.3V 

 

表 3-2 Mini USBインターフェース(J13)のピンの割り当て  

J13のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

1 VSLA_5P0 -- -- 5V POWER 

2 USB_D- -- -- 3.3V USB-信号 

3 USB_D+ -- -- 3.3V USB+信号 

4 NC -- -- -- フローティ
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J13のピン

の番号 
信号名 

FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

ング 

5 GND -- -- -- GND 

6 GND -- -- -- GND 

7 GND -- -- -- GND 

8 GND -- -- -- GND 

9 GND -- -- -- GND 

3.4 クロック 

3.4.1 概要 

水晶発振器は、FPGAのクロックソースとしてを 50MHzのシングル

エンドクロック信号を提供します。クロックピンの割り当てを図 3-3に示

します。 

図 3-3クロックの接続図 

 

3.4.2 ピンの割り当て 

表 3-3クロックピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK I/O電圧レベル 説明 

CLK_G T9 4 3.3V 
クロック周波

数：50MHz  

3.5 DDR3モジュール 

3.5.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボードには、2つの 2Gbit 
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DDR3チップが搭載されています。DDR3チップの信号は、FPGAの

BANK1、BANK2、BANK3に接続されています。DDR3メモリの詳細を表

3-4に示します。 

表 3-4 DDR3メモリの詳細 

番号 容量 

U3 128M x 16bit 

U4 128M x 16bit 

DDR3のハードウェア設計では、シグナルインテグリティを厳密に考

慮する必要があり、DDR3の高速で安定した動作を実現するために、終端

抵抗、配線のインピーダンス制御、配線の等長化など、回路設計や PCB

設計で十分に考慮されています。 

DDR3メモリのハードウェア接続図は図 3-4に示すとおりです。 

図 3-4 DDR3のハードウェア接続図 

FPGA

BANK1

U1

DDR3

16-bit data

Address/ 

Control/Clock U3

BANK2

BANK3 DDR3

U4

16-bit data

 

3.5.2 ピンの割り当て 

表 3-5 DDR3モジュールのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

DDR3_A0 B11 1 1.5V アドレス 

DDR3_A1 A10 1 1.5V アドレス 

DDR3_A2 C11 1 1.5V アドレス 

DDR3_A3 F11 1 1.5V アドレス 

DDR3_A4 A14 1 1.5V アドレス 

DDR3_A5 G11 1 1.5V アドレス 
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信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

DDR3_A6 C12 1 1.5V アドレス 

DDR3_A7 F10 1 1.5V アドレス 

DDR3_A8 A12 1 1.5V アドレス 

DDR3_A9 C10 1 1.5V アドレス 

DDR3_A10 F12 1 1.5V アドレス 

DDR3_A11 A11 1 1.5V アドレス 

DDR3_A12 D12 1 1.5V アドレス 

DDR3_A13 G9 1 1.5V アドレス 

DDR3_BA0 B14 1 1.5V 
Bankアドレ

ス 

DDR3_BA1 E12 1 1.5V 
Bankアドレ

ス 

DDR3_BA2 D11 1 1.5V 
Bankアドレ

ス 

DDR3_CSn E13 1 1.5V 
チップストロ

ーブ 

DDR3_CASn F13 1 1.5V 
列アドレスス

トローブ 

DDR3_CK_EN A13 1 1.5V 
クロック・イ

ネーブル 

DDR3_ODT E11 1 1.5V 
ODTイネーブ

ル 

DDR3_RASn C15 1 1.5V 
行アドレスス

トローブ 

DDR3_RSTn F9 1 1.5V リセット 

DDR3_WEn C13 1 1.5V 
書き込みイネ

ーブル 

DDR3_CKn C14 1 1.5V 差動クロック 

DDR3_CKp D14 1 1.5V 差動クロック 

DDR3_DQ0 E18 2 1.5V データ 

DDR3_DQ1 F15 2 1.5V データ 
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信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

DDR3_DQ2 E16 2 1.5V データ 

DDR3_DQ3 F14 2 1.5V データ 

DDR3_DQ4 H13 2 1.5V データ 

DDR3_DQ5 C17 2 1.5V データ 

DDR3_DQ6 F16 2 1.5V データ 

DDR3_DQ7 C18 2 1.5V データ 

DDR3_DQ8 G16 2 1.5V データ 

DDR3_DQ9 K12 2 1.5V データ 

DDR3_DQ10 F17 2 1.5V データ 

DDR3_DQ11 L12 2 1.5V データ 

DDR3_DQ12 G18 2 1.5V データ 

DDR3_DQ13 L13 2 1.5V データ 

DDR3_DQ14 F18 2 1.5V データ 

DDR3_DQ15 K13 2 1.5V データ 

DDR3_LDM G14 2 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_UDM H15 2 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_LDQSp D17 2 1.5V 
データクロッ

ク 

DDR3_LDQSn D18 2 1.5V 
データクロッ

ク 

DDR3_UDQSp J13 2 1.5V 
データクロッ

ク 

DDR3_UDQSn K14 2 1.5V 
データクロッ

ク 

DDR3_DQ16 L18 3 1.5V データ 

DDR3_DQ17 L15 3 1.5V データ 

DDR3_DQ18 M18 3 1.5V データ 

DDR3_DQ19 J16 3 1.5V データ 

DDR3_DQ20 L17 3 1.5V データ 
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信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

DDR3_DQ21 H18 3 1.5V データ 

DDR3_DQ22 M16 3 1.5V データ 

DDR3_DQ23 H17 3 1.5V データ 

DDR3_DQ24 P17 3 1.5V データ 

DDR3_DQ25 T17 3 1.5V データ 

DDR3_DQ26 N17 3 1.5V データ 

DDR3_DQ27 N14 3 1.5V データ 

DDR3_DQ28 P18 3 1.5V データ 

DDR3_DQ29 U17 3 1.5V データ 

DDR3_DQ30 N18 3 1.5V データ 

DDR3_DQ31 U18 3 1.5V データ 

DDR3_LDM_1 L16 3 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_UDM_1 T18 3 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_LDQSp_1 K17 3 1.5V 
データクロッ

ク 

DDR3_LDQSn_1 K18 3 1.5V 
データクロッ

ク 

DDR3_UDQSp_1 N15 3 1.5V 
データクロッ

ク 

DDR3_UDQSn_1 N16 3 1.5V 
データクロッ

ク 
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3.6 SPI Flash 

3.6.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0には、64Mbitの SPI Flashメ

モリが搭載されています。FPGAのコンフィギュレーションデータを SPI 

Flashに書き込んだ後、電源を投入すると、FPGAは MSPIインターフェ

イスを介してコンフィギュレーションデータを SPI Flashからロードしま

す。SPI Flashの詳細を表 3-6に示します。 

表 3-6 SPI Flashの詳細 

番号 容量 

U9 64M Bit 

 

SPI Flashは FPGAの BANK4の専用ピンに接続されます(図 3-5)。 

図 3-5 SPI Flashのハードウェア接続図 

FPGA

U1

U9

SPI  

FLASH

FLASH_SPI_CS_N

FLASH_SPI_MISO

FLASH_SPI_MOSI

FLASH_SPI_WP_N

FLASH_SPI_HOLD_N

FLASH_SPI_CLK

 

3.6.2 ピンの割り当て 

表 3-7 Flashの各ピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

FLASH_SPI_CLK R15 4 3.3V クロック信号 

FLASH _SPI_CS_N V3 4 3.3V 
チップセレク

ト信号 

FLASH_SPI_MISO R13 4 3.3V 
シリアル・デ

ータ入力 

FLASH_SPI_MOSI T13 4 3.3V シリアル・デ
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信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

ータ出力 

FLASH_SPI_WP_N T14 4 3.3V 
書き込み保護

信号 

FLASH_SPI_HOLD_N V14 4 3.3V 
クロック・ホ

ールド 

3.7 LEDとキー 

3.7.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0上の 4つのユーザーLEDは、

FPGA Bank0の IOに接続されており、その点灯・消灯はプログラムによ

り制御することができます。ユーザーLEDに接続された IOの電圧が High

の場合ユーザーLEDは点灯し、接続された IOの電圧が Lowの場合ユー

ザーLEDは消灯します。その接続図を図 3-6に示します。 

図 3-6 LEDの接続図 

D1

D2

LED1

LED2

3.3V

D3

LED3

D4

LED4

 

 

開発ボードには、FPGAの Bank0の通常の IOに接続される 4つのユ

ーザーキーがあります。キーが押されると FPGAの対応する IO入力電圧

は Lowになり、キーが押されないと FPGAの対応する IO入力電圧は

Highになります。キー回路にはハードウェア・デバウンス機能が備わっ

ています。その接続図を図 3-7に示します。 
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図 3-7 キーの接続図 

KEY1

KEY2

KEY1

KEY2

KEY3 KEY3

KEY4 KEY4

 

3.7.2 ピンの割り当て 

表 3-8 LEDのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レベ

ル 
説明 

LED1 A8 0 1.5V LED 

LED2 A7 0 1.5V LED 

LED3 B8 0 1.5V LED 

LED4 C8 0 1.5V LED 

KEY1 D9 0 1.5V キー 

KEY2 C9 0 1.5V キー 

KEY3 A9 0 1.5V キー 

KEY4 B9 0 1.5V キー 
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3.8 HDMI_TXインターフェース 

3.8.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボード上の HDMI_TXイ

ンターフェースは、ADI社の ADV7513BSWZチップを使用しています(図

3-8)。 

図 3-8 FPGAと HDMIインターフェースの接続図 

7513_SCKL

7513_MCLK

7513_LRCLK

7513_CLK

7513_SCL

7513_INT

7513_CEC_CLK

HDMI

12MHz

7513_I2S0

7513_VSYNC

7513_HSYNC

7513_DE

7513_D[23:0]

7513_SDA ADI

ADV7513
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3.8.2 ピンの割り当て 

表 3-9 HDMI_TXモジュールのピンの割り当て 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

7513_CLK V8 5 3.3V 
RGBデータのラインロッ

ク出力クロック 

7513_D0 P6 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D1 P7 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D2 M8 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D3 U5 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D4 V5 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D5 V6 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D6 U7 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D7 V7 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D8 U8 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D9 T6 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D10 R7 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D11 T7 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D12 P8 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D13 N8 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D14 N9 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D15 M10 5 3.3V RGBデータ信号 

7513_D16 M11 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_D17 V12 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_D18 V13 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_D19 U13 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_D20 V15 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_D21 U15 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_D22 V16 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_D23 U16 4 3.3V RGBデータ信号 

7513_VSYNC T5 5 3.3V 垂直同期出力信号 
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信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

7513_HSYNC N5 5 3.3V 水平同期出力信号 

7513_DE N6 5 3.3V RGBデータイネーブル 

7513_SCLK T3 5 3.3V 
オーディオ・シリアル・

クロック 

7513_LRCLK R3 5 3.3V オーディオ左/右クロック 

7513_MCLK R5 5 3.3V 
オーディオ・マスターク

ロック 

7513_IIS0 T4 5 3.3V オーディオ出力ピン 

7513_SCL R11 4 3.3V 
I2Cシリアルインターフェ

ース・クロック 

7513_SDA N11 4 3.3V 
I2Cシリアルインターフェ

ース・データ 

7513_INT T11 4 3.3V 割り込み信号 

3.9 USB 2.0インターフェース 

3.9.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボードでは、Mini USB-B

コネクタを使用して USB2.0インターフェース(ESD保護付き)が実装され

ています。 

図 3-9 USB2.0接続の回路図 
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3.9.2 ピンの割り当て 

表 3-10 USB2.0インターフェースのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

USB_TERM_RX

DN 
P11 4 3.3V 

高速モードの場合は終

端抵抗の制御に使用さ

れます。フルスピード

モードと低速モードの

場合は USBデータピ

ンとして機能します。 

USB_TERM_RX

DP 
N10 4 3.3V 

高速モードの場合は終

端抵抗の制御に使用さ

れます。フルスピード

モードと低速モードの

場合はUSBデータピン

として機能します。 

USB_DXP_D- V10 4 3.3V 
USB データピン(高速

モードの場合) 

USB_DXP_D+ U10 4 3.3V 
USBデータピン(高速

モードの場合) 

USB_PULLUP_E

N 
T12 4 3.3V プルアップ 

USB_RXDN_D+ R10 4 3.3V USB-信号 

USB_RXDN_D- T10 4 3.3V 
USB+側のリファレン

ス信号 

USB_RXDP_D+ U11 4 3.3V USB+信号 

USB_RXDP_D- V11 4 3.3V 
USB-側のリファレンス

信号 

3.10 GPIO 

3.10.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボードは、2.54mmピッ

チのピンヘッダーを通して 18本の GPIO(2.5V電源)を提供しています。  
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図 3-10 GPIOの回路図 

 

3.10.2 ピンの割り当て 

表 3-11 GPIOのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピンの番

号 
BANK I/O電圧レベル 

HGPIO1 P1 6 2.5V 

HGPIO2 N1 6 2.5V 

HGPIO3 L2 6 2.5V 

HGPIO4 K2 6 2.5V 

HGPIO5 J1 6 2.5V 

HGPIO6 H2 6 2.5V 

HGPIO7 L3 6 2.5V 

HGPIO8 K3 6 2.5V 

HGPIO9 J7 7 2.5V 

HGPIO10 P2 6 2.5V 

HGPIO11 N2 6 2.5V 

HGPIO12 M1 6 2.5V 

HGPIO13 L1 6 2.5V 

HGPIO14 K1 6 2.5V 

HGPIO15 H1 6 2.5V 

HGPIO16 M3 6 2.5V 

HGPIO17 L4 6 2.5V 

HGPIO18 K4 6 2.5V 
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3.11 LVDSインターフェース 

3.11.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボード上の LVDS_TXイ

ンターフェース(4 data + 1 clk)と LVDS_RXインターフェース(4 data + 1 

clk)は、2.0mmピッチの 2x9Pピンヘッダーの形で実装されています。 

図 3-11 LVDSインターフェースの接続図 

LVDS_TX： 

 

 

LVDS_RX： 
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3.11.2 ピンの割り当て 

表 3-12 LVDS_TXインターフェースのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

LT_2P5_1p D2 7 2.5V LVDSデータ 

LT_2P5_1n D1 7 2.5V LVDSデータ 

LT_2P5_2p C2 7 2.5V LVDSデータ 

LT_2P5_2n C1 7 2.5V LVDSデータ 

LT_2P5_CLKp F4 7 2.5V 
LVDSクロッ

ク 

LT_2P5_CLKn F3 7 2.5V 
LVDSクロッ

ク 

LT_2P5_3p E3 7 2.5V LVDSデータ 

LT_2P5_3n E1 7 2.5V LVDSデータ 

LT_2P5_4p E4 7 2.5V LVDSデータ 

LT_2P5_4n D3 7 2.5V LVDSデータ 

 

表 3-13 LVDS_RXインターフェースのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

LR_2P5_1p L5 7 2.5V LVDSデータ 

LR_2P5_1n K5 7 2.5V LVDSデータ 

LR_2P5_2p G3 7 2.5V LVDSデータ 

LR_2P5_2n G1 7 2.5V LVDSデータ 

LR_2P5_CLKp H4 7 2.5V 
LVDSクロッ

ク 

LR_2P5_CLKn H3 7 2.5V 
LVDSクロッ

ク 

LR_2P5_3p F2 7 2.5V LVDSデータ 

LR_2P5_3n F1 7 2.5V LVDSデータ 

LR_2P5_4p H7 7 2.5V LVDSデータ 

LR_2P5_4n G6 7 2.5V LVDSデータ 
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3.12 ADCインターフェース 

3.12.1 概要 

DK_START_GW5A-LV25UG324_V2.0開発ボードでは、2.54mmピ

ッチの 1x2Pピンヘッダーを使用して ADCインターフェースが拡張され

ています。下図は ADCの接続およびアンチエイリアシング・フィルタの

説明図です。 

図 3-12 ADCの接続図 

 

3.12.2 ピンの割り当て 

表 3-14 ADCピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

H_ADC_1P B16 1 1.5V 
アナログ信号

の入力 

H_ADC_1N A16 1 1.5V 
アナログ信号

の入力 
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3.13 MIPI 

3.13.1 概要 

開発ボード上の MIPIインターフェースは、80pin、0.5mmピッチの

AXK580147YGコネクタを使用しています。FPGAからハード

MIPI_RX/TXコア信号（4 data + 1 clk）と 4本の GPIOが提供されていま

す。また、このコネクタは、3.3Vの電源供給をサポートします。その回

路図を図 3-13に示します。 
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図 3-13 MIPIインターフェースの回路図 
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3.13.2 ピンの割り当て 

表 3-15 MIPIインターフェースのピンの割り当て 

信号名 
FPGA(U1)のピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

MIPI_RX_D0n T1 MIPI - 
MIPIのデータ

信号 

MIPI_RX_D0p T2 MIPI 
- MIPIのデータ

信号 

MIPI_RX_D1n U1 MIPI 
- MIPIのデータ

信号 

MIPI_RX_D1p U2 MIPI 
- MIPIのデータ

信号 

MIPI_RX_CLKn M5 MIPI 
- MIPIのクロッ

ク信号 

MIPI_RX_CLKp L6 MIPI 
- MIPIのクロッ

ク信号 

MIPI_RX_D2n N3 MIPI 
- MIPIのデータ

信号 

MIPI_RX_D2p N4 MIPI  
- MIPIのデータ

信号 

MIPI_RX_D3n P3 MIPI 
- MIPIのデータ

信号 

MIPI_RX_D3p P4 MIPI 
- MIPIのデータ

信号 

GPIO1 F6 7 2.5V GPIO 

GPIO2 J6 7 2.5V GPIO 

GPIO3 K6 7 2.5V GPIO 

GPIO4 L7 7 2.5V GPIO 
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